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folgende orgamsatloner og myndigheder til udta-
lelse:

Foreningen af tekniske sagsbehandlere i Patent-
direktoratet

Udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbeJ-
de

Akademiet for de Tekmske Videnskaber
Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse
Dansk Patent- og Varemerkekonsulentforeéning
af 1953

Dansk Forening til Fremme af Opfindelser
Foreningen for Industriens Patentingenierer
De Danske Patentagenters Forening
Landsorganisationen i Danmark

Dansk Arbejdsgiverforening

Ministeriet for Kulturelle Anliggender-
Elektronikfabrikantforeningen

Danmarks Tekniske Hajskole
Arbejderbevagelsens Erhvervsrad

Dansk Ingenierforening
Ingenier-Sammenslutningen

Industriradet .

Advokatradet

Landbrugsradet

Handveerksradet

Justitsministeriet

Undervisningsministeriet

Udenrigsministeriet

Indenrigsministeriet

Energiministeriet

Finansministeriet

Patentdirektoratet

Patentankenavnet K

Det Danske Handelskammer.

Desuden har lovforslaget forinden varet be-
handlet i Industriministeriets radgivende udvalg
-vedrerende industriel ejendomsret med reprasen-
tanter fra Industriridet, Dansk Patent- og Vare-
merkekonsulentforening af 1953, Dansk Forening
for Industriens Patentingenierer, Dansk Ingenior-
forening, Ministeriet for Kulturelle Anliggender,
Patentdirektoratet og Industriministeriet. Udvalgets
formand er landsdommer dr.jur. Peter Blok.

Bemarkninger til fmjslqgets enkelte bestemmelser
\ T T§ '

I denne bestemmelse fastlaegges en raekke defi-
nitioner, som er afgerende for den retsbeskyttelse,
der tilsigtes med lovforslaget. Definitionerne er
overtaget fra direktivets artikel 1, stk. 1, a og b, og

‘angiver, hvad der skal forstds ved et halvlederpro-

dukt og et halvlederprodukts topografi. Definitio-

nerne er fastlagt pd grundlag af det kendskab, man
i dag har til fremstilling af chips. Som folge af den
hastige udvikling pa dette omrade, ma @ndringer i
definitionerne paregnes. I direktivets artikel 1, stk.
2, er det forudset, at Radet med kvalificeret flertal
kan endre definitionen af et halvlederprodukt.

Da definitionerne imidlertid er si centrale for
beskyttelsesomradet, er det fundet mest hensigts-
massigt at medtage dem i lovforslaget. I det om-
fang den tekniske udvikling tilsiger @ndringer pa
dette omréde, mé tilpasning af deﬁmtloneme i§1
ske’ gennem lovendring.

Til § 2

I denne bestemmelse fastleegges de nermere
betingelser for, at et halvlederprodukts topografi
kan nyde beskyttelse i henhold til forslaget. Be-
stemmelsen har sit udgangspunkt i dxrektlvets arti-
kel 2, stk. 1 og 2. |

I stk. I fastslas som principielt udgangspunkt at
eneret opstir hos og tilkommer den eller de fysiske
personer, som har skabt topografien. Den nermere
afgrensning af personkredsen folger af forslaget til
§ 4.

1 stk. 2, 1. pkt., er angivet de fundamentale be-
tingelser for, at en topografi kan nyde beskyttelse i
henhold til lovforslaget. Topografien skal veere
resultat af frembringerens eget dndsarbejde. Det er

ikke hensigten, at eneret kan opnis til enhver to-

pografi. Dette forudsatter, at topografien er frem-
bragt pd grundlag af en vis original preestation.
Selv i de tilfeelde, hvor frembringeren har udvist
en subjektiv originalitet, opstar der ingen eneret,
hvis topografien allerede er almindelig inden for

. halvlederindustrien. Det indeberer, at den blotte

efterligning, 'som sadvanligvis ikke har krevet

" noget udviklingsarbejde og dermed heller ikke
" betydelige investeringer,
. _Det er muligt at opna beskyttelse for en del af en

. ikke nyder beskyttelse.

topografi i det omfang betingelserne herfor er op-
fyldt i henhold til lovforslaget for denne del. Det

~ er saledes ikke nadvendigt, at den evrige topografi
~er beskyttet eller kan beskyttes.

Stk. 2, 2. pkt., svarer til direktivets artikel 2, stk.
2, 2. pkt. Det er i overensstemmelse med galdende
immaterialretslove, at der ved en sammenstilling af
kendte elementer kan fremkomme nye &ndspro-
dukter eller fanomener, som i sig selv udviser
egenart, og som ber nyde .en selvstendig retsbe-
skyttelse. Inden for halvlederindustrien er det i
serlig grad tilfeldet, at man bygger pa tidligere
frembragte topografier, niar man udvikler chips til
nye behov. Det er derfor naturligt ogsd pa dette



